2020年7月　【大阪商工会議所】
[image: ]ｚ海外取引先開拓／海外資本獲得を目指す方
→　「シリコンバレー」に挑戦しませんか！
TechMatch Osaka







[bookmark: _GoBack]大阪商工会議所では、国内の有望なスタートアップの海外展開を支援するため、シリコンバレーにおいてピッチイベントを開催し、海外取引先や投資家とのマッチングを行います。今回は、特に競争が厳しいシリコンバレーにおいて成功率を上げるため、JETRO主催のJIP（JETRO Innovation Program）を活用させて頂き、【ブートキャンプ】や【個別メンタリング】を無料で受けるなど、約１年かけて海外市場・資本獲得のための事前準備(トレーニング)も行います。皆様の挑戦をお待ちしております。


【シリコンバレーでのTechMatch Osakaの内容】
期　　　　間：　2021年2月８日（月）～ 12日（金）　計５日間（現地集合・現地解散）場所：　米国カリフォルニア州・シリコンバレー (Palo Alto)
参加費：　4万円（税込）　（現地までの渡航費・滞在費などは各自ご手配）
言語：　英語
定員：　最大8社8名（企業役員・代表者）
主催：　大阪商工会議所
共催：　日本貿易振興機構大阪本部


Ⅰ　ピッチ練習来場した現地企業代表の例(過去)：
Tlelkom, Sprint, VOLVO, 
Mercedes-Benz, PayPal, VISA, etc.

Ⅱ　Part 1：「取引先拡大」のためのピッチ
・4分間ピッチ、ネットワーキング*バリュー・プロポジション（顧客への提供価値）とは

[image: ]・デモ・テーブルで各社のソリューションを企業代表向けに説明
Ⅲ　Part 2：「資本獲得」のためのピッチおよびフィードバック
・4名のエンジェル投資家およびVC、1名のモデレータで実施
・海外投資家の目から見たバリュー・プロポジション*について助言（右記ご参照）

※上記以外にも現地コワーキングスペースやスタートアップ向けイベントの見学会も予定。
[image: ]
** 本プログラムのメリット **
１）米国市場への進出の可能性や戦略について検証ができる
２）他のピッチ・イベントやトレードショーと違い、焦点(目的)をあてたパートナーを集約
３）TechMatchに参加した60％以上のスタートアップが米国企業との連携に成功


[image: Alfredo Coppola]＊＊アクセラレーター紹介＊＊
US Market Access Center　(USmac)

シリコンバレーへの進出を希望する海外スタートアップを支援するアクセラレータ。
シリコンバレーで200社以上のコーポレート・ベンチャーや投資家とネットワークをCo-CEO
アルフレッド・コッポラ氏

持つ。過去8年間で140社以上の日本のスタートアップが同プログラムに参加し、
うち44社が計400億円以上の投資を受けることに繋がった。
上記シリコンバレー・プログラムの参加には、裏面JETRO Innovation Program の「①ブートキャンプ」をシリコンバレー渡航前に受講して頂く事が必須となります。
[image: 白黒の指さし・ワンポイントのイラスト | 無料のフリー素材 イラストエイト]

＊＊＊　JETRO主催　JETRO Innovation Program (JIP)との連携＊＊＊
TechMatch Osakaへの参加に向けて、シリコンバレーでビジネスをする上で必要なマインドセットやバリュープロポジション、マーケティング戦略、資金調達戦略、顧客獲得戦略を学ぶとともにピッチトレーニングを習得頂く事が必要です。そこで、本所ではJETROと連携し、国内スタートアップが以下①から④ののJETRO主催プログラムを活用できる機会を提供いたします。具体的なプログラムは以下の通りです。

1 ブートキャンプ（オンライン形式によるビジネスモデル構築講座）　【受講必須】
*受講は無料。御社のステージ・目的にあわせて以下のどちらかの日程でご受講ください。
＊別途JETRO Entry Formのご提出も必要になります。
レイタ―企業*：2020年7月27日（月）～8月 ７日（金）9:00~12:30（締切：7月19日）
平日10日間　*シリーズB以上、主にカスタマー獲得を目的
アーリー企業*： 2020年8月17日（月）～8月26日（水）9:00~12:30（締切：８月 ２日）
平日  8日間　*プレシード～シリーズA、主に資金調達を目的

2 個別メンタリング（参加無料）
上記①ブートキャンプ参加企業に個々のメンターが割り当てられ、ZoomやSkype等でメンタリ
ングを受講。
時期： ブートキャンプ終了後～2021年3月中旬迄
3 スタートアップイベント（希望者のみ・参加費4万円程度の予定）
’Disrupt SF’（TechCrunchが主催するスタートアップの登竜門）へのオンライン参加。
時期： 2020年9月14日（月）～9月18日（金）
④ ピッチイベント（希望者のみ・参加費4万円程度の予定）
VC、CVC、エンジェルを対象にした資金調達のためのピッチ・イベント
時期： 2020年10月以降（時期については参加企業との調整後に決定）

*JIPについての詳細・お申込みは以下HPをご覧ください↓上記事業は全て英語で行われます。
URL：https://www5.jetro.go.jp/newsletter/iib/2020/JIP/SV/entryinfo.pdf
お問い合わせ先：ジェトロ　スタートアップ支援課（担当：深澤 様）　TEL: 03-3582-5770

***********************************************************
大阪商工会議所国際部　舘林、名越　行（E-mail: intl@osaka.cci.or.jp）

TechMatch Osaka in Silicon Valley（2021年2月）参加申込書
	会社・団体名
	日）

	Company Name
	英）

	部署・役職名
	日）
	氏名
	日）

	Title / Department
	英）
	Name
	英）

	事業概要（日本語）
	


	現在、すでに海外展開（または検討）していますか？
	・展開中→（国名：　　　　　　　　　　）
・検討中→（国名：　　　　　　　　　　）

	受講する「ブートキャンプ」種別（受講必須）
～どちらかに☑を入れて下さい。

★こちらの申込みは別途「JETRO Entry Form」のご提出もお願い
します。詳細は上記JETRO のURLご参照下さい
	□レイタ―企業（2020年7月27日-8月  7日）
□アーリー企業（2020年8月17日-8月26日）

	ESTA
	ESTA（電子渡航認証システム）について　https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html
□取得済み　　　　□未取得（米国渡航前に必ず取得ください）

	住所
	(〒　　　　　)

	URL
	

	TEL
	
	FAX
	
	E-mail
	


※ご記入頂いた情報は、大阪商工会議所からの各種連絡・情報提供に利用させていただくほか、講師・共催・協力団体に参加者名簿として提供させていただきます。
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